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深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：20211222 

投资者关系活动

类别 

 

 特定对象调研        □分析师会议 

媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

其他  

参与单位名称及

人员姓名 

东方财富证券  周旭辉 邓迪飞 

富荣基金 李延峥 

时间 2021.12.22    

地点 公司会议室 

上市公司接待人

员姓名 

投资总监姚拥军、董秘李岑、证代宫兰芳  

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

 1、公司建设智慧工厂目前处于什么阶段，对公司产生的

实际影响？ 

答：公司自 2017 年以来持续推进高端制造平台建设，目

前初步达成第一阶段目标，大额资本开支基本完成，智慧工厂

管理规范度高、生产效率高、产品质量优，工厂生产效率及良

率居于行业领先水准。2022 年公司将重点推进智慧工厂数字

化运营，为客户提供高性价比的优质产品，全方位及时满足客

户需求。 

2、公司为什么会规划进入先进封测领域？ 

答：驱动 IC 和 CIS 芯片本身就是公司主营液晶显示模组

和光学摄像头模组的重要的原材料之一，每年的采购需求数额

庞大，且目前国内行业内面板不断扩大产能，驱动芯片的需求

量随之增长，而国内对应先进封测产能有限，尤其近年来封测

产线逐渐向大陆转移。公司选择与昆山日月光作为合作伙伴，

有效的降低了进入这个领域的技术风险。同时，公司与全球主



流驱动 IC 设计公司建立了长期良好的合作关系，公司与昆山

日月光合作建成封测产线后可承接上游驱动 IC 设计公司拿到

晶圆后的封测订单，因此公司认为现在是进入先进封测业务细

分市场的最佳时机，可以预见封测产线项目投产后将产生良好

的经济效益，将大幅提升公司的综合实力。 

3、昆山先进封测项目和昆山日月光是一种什么样的合作

模式？目前进展如何？ 

答：昆山同兴达和昆山日月光通过共建产线实现合作互

赢。昆山同兴达已完成工商注册，目前正在进行设备选型、人

员招聘等前期筹备工作。相比现有模组主业，先进封测项目的

商业模式和盈利能力等都要优胜一筹，公司将抓住机遇，全力

以赴运营好该项目。 

4、公司明年在非手机领域的新产品线的整体规划是什

么？ 

答：随着公司赣州金凤梅园厂区及南昌光学摄像头产能陆

续投产，明年我们将加大对非手机领域的客户及产品的开发，

包括但不限于智能穿戴、平板、笔电等显示触控模组及非手机

领域光学摄像头模组。 

5、液晶显示模组月产能和光学摄像头模组月产能今年底

能达到多少？有无汽车客户？ 

答：公司目前液晶显示模组的月产能约 17KK，摄像头模

组的月产能约 22KK。目前公司已成立专业事业部，正在积极

开拓相关汽车客户群体。 

6、公司有做折叠屏手机业务吗？ 

答：折叠屏属于柔性屏，目前市场上折叠屏手机普及率不

是很高，公司目前主要的还是硬屏产品，但已经有柔性屏相关

技术的储备。 

7、公司产品目前还是以手机为主，介绍手机应用领域的

战略布局？ 

答：目前在手机领域我们通过全球手机品牌大客户+手机



ODM 方案商+面板厂 ODM 业务为核心客户的三大开发战略，

坚持梯队式客户发展战略，在巩固既有核心客户合作基础上，

不断实现增量核心客户的开发，实现客户波动风险的最小化，

建立起由全球主流品牌手机、主流 ODM 厂商、主流面板厂商

组成的全方位、深层次的客户资源，持续稳健的促进目前主业

的发展。 

8、公司手机类产品和非手机类产品各自的占比大概多

少？ 

答：公司一直在调整产品结构情况，之前手机类产品占到

80%以上，现在在逐渐降低比例，非手机类产品占比在增加。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2021.12.22 

 


